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TRABAJO DE INVESTIGACION - UNIDAD 4:
4.3. FABRICACION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS.

La fabricacion de componentes cléctricos v electronicos es una industna fundamental en la
actualidad, yva que estos dispositivoes se encuentran en practicamente todos los aspectos de la
vida moderna, desde la comunicacion hasta la medicing, la industria automotriz, los
clectrodomesticos ¥ la awtomatizacion induostrial. Este sector abarca el disefio, produccion,
ensamble ¥ prucba de dispositivos que funcionan mediante la conduccion, control o uso de
la electnewdad.

FABRICACION DE COMPONENTES ELECTRICOS:

CONCEPTO:

Lo fabricacion de componentes eléctricos o5 un proceso
industnal que involucra ¢l diseiio, desarrollo, produceion v
ensamblaje de dispositivos destinados a conducir, controlar o
transformar la epergia clécirica. Estos componentes son
csenciales para el funcionamicnio de todo tipo de sistemas
eléctmcos, desde mstalaciones domnesticas hasta maguinaria
industnal de gran escala.

El prisceso de fabricacion abarca desde la seleccion de materiales conductores, sislantes ¥
magnéticos, hasta ¢l modelado, conformado, ensamblade v prueha de los dispositivos.
Los componentes cléctnoos son generalmente pasivos (no controlan €] flujo de corriente de
torma activa como los electronicos) v se ubilizan para fransportar electnewdad, proteger
circuitos, controlar el paso de la corriente o transformar tensiones.,

En términos practicos, esta industria produce clementos como interruptores, contactores,
fusibles, relés, transformadores, conectores, disyontores, cables, terminales, motores
eléctricos, ¥ hobinas, cnire muchos otros. Estos se emplean en sectores tan variados comao
la construccion, la industna automotniz, la mineria, la energia renovahle ¥ la automatizacion

indusirial.




La fabricacion puede implicar procesos como moldeado de metales, extrusion de plasticos,
corte por laser, prensado, fratamientos térmicos, v seldaduras, todoe baje normas técnicas que
ascguren ¢l rendimientoe eléctrico, la seguridad, la durabilidad v la compatibilidad con
otras dispositivos del sistema eléctricn,

VENTAJAS:

1. Procesps mis sencillos: Reguiere menos tecnologia avanzada en comparacion con la
clectronica.

2. Mayor durabilidad v resistencia: Muchos componentes eléctricos son mas robustos,
ideales para ambientes industrales.

3. Costos de produccian relativamente bajos: Los matenales como el cobre v el aluminio
son accesibles y de tacil procesamiento.

4. Facil mantenimiento: La reparacion v sustiucion de componentes eléctricos s mas
simple.

5. Menor complejidad de disefio: Mo se requicren circuitos tan complejos como en
clectronica.

DESVENTAJAS:

1. Menor mintaturnzacion: Los componentes elécineos suelen ser mas grandes.

2. Menor precision v control: MA diferencia de los sistemas electronicos, no permiten una
regulzcion tan exacta del flujo eléctrico.

3. Poca adaptabilidad a nuevas tecnologias digitales: No pueden integrarse facilmente con
dispositivos mteligentes o [oT.

4. Menor eficiencia energética: En muchos casos, generan méds calor v desperdician mias
crergia.

CARACTERISTICAS:

1. Uso de materiales conductores ¢ insulantes: Se
cmplean metales como el cobre v el aluminio por
su alta conductividad. Se wtilizan plastieos,
CETAMICES O FESInas como Alslantes para prevenir
COrLOCIrCUIns,

2. Alta resistencia mecanica: Los componentes

cléctriens  estin  disefados  para soporar
condiciones fisicas severas como golpes, humedad, altas temperaturas v vibraciones,
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Enfoque en la seguridad: Muchos de estos componentes tienen la funcién especifica de
priteger al usuarto o al sistema eléctrico, comao es ¢l caso de los fusibles o disvuntores,
Estindares normativos estrictos: La tabricacion se nge por nomas internacionales como
la [EC, AMSL, UL, vy NEMA, que regulan dimensiones, tolerancias, materiales y pruchas.
Produccidm en serie: Muchos componentes se fabrican en grandes volimenes mediante
procesos awtomatizados para reducir costos v asegurar uniformidad.

Durabilidad v larga vida atil: Estan disefiados para durar muochos afios sin mantenimiento,
capecialmente en ambientes industriales.

Diversidad de aplicaciones: Desde instalaciones domdésticas sumples hasta plantas
cléctricas, pasando por magquinaria, vehiculos, sistemas de iluminacion, etc.
Compatibilidad con instalaciones eléctricas: Deben poder integrarse facilmente en
sistemas monofisicos o tnfisices, con distintos niveles de tension v corriente.

EJEMPLOS:

Cable conductor: Transporta corriente eléctrica desde la fuente hasta el dispositivo. Esta
hecho de matenales como cobre o aluminio v recubderto con material aislante para evitar
COtOCIICU IS,

Interruptor: Permite abrir o cerrar un circwito manuwalmente. Por ejemplo, al encender una
lampara. Puede ser de tipo sunple, doble, conmutado o automéatico,

Fusible: Componente de sepundad que se funde cuando hay exceso de comriente,
interrumpiendo ] cirewito para evitar dafios. Es de un solo uso.

Disyuntor (breaker): Similar al fusible, pero se puede rearmar. Se activa automiticamente
al detectar una sohrecarga o cortocircute, protegiendoe instalaciones eléciricas.
Transformador: Dispositive que convierte tensiones eléctricas: puede elevar o disminuir
el voliaje segin las necesidades. Es fundamental en sistemas de distnbucion de encrgia.
Relé: Actia como un interruptor contralado eléctricamente. Usa wn electroiman para abrir
O CETTAT cOontactos v activar circuitos a distancia.

Contactor: Variante del relé, pero de mayor capacidad. Se usa en sistemas industriales
para encender o apagar grandes motores eléciricos u otros aparatos de alta potencia.
Conectores eléctricos: Permiten unir v desconectar cables o dispositivos ficillmente. Son
indispensables en instalaciones eléctricas removibles o mowviles.

Motor eléctnoo: Convierte energia eléctnica en energia mecanica. Existen varnos fipns
(AC, D, universales) v se usan desde ventiladores hasta automoviles elécinicos.
Generador eléctrice: Convierte energia mecanica (como la rodacion de una turbina) en
cricrgin  eléctrica.  Fundamental en plantas  eléctricas, energia  edlica o grupos
clectrogenos.



FABRICACION DE COMPONENTES ELECTRONICOS:

CONCEPTO:

La fahricacion electranica abarca la produccion de productos
. y .l 1 l clectronieos, que van desde dispositivos simples  como
) Lo cileuladoras hasta sistemas complejos como eguipos de
W - & magencs  médicas o dispositives de  comunicacion
- ‘_. : of_ gﬂ—‘ acrocspaciales. Este proceso de fabricacion no se trata salo
_:':-“h- '- ~ de ensamblar componentes; Implica una  planificacion
[— L culdadpsa, Ingenmeria precisa v pruchas mgurosas  para
garantizar que los productos finales cumplan con estrictos estandares de calidad v requisitos
funcionales.

IMPORTANCIA EN LA INDUSTRIA:

La fabricacion electrénica es parte integral de numernsas industrias, que incluyen:

# Electronica de consumo: Telétonos inteligentes, tabletas v dispositivos portatiles.

«  Antomotor: Sistemas avaneados de asistencia al conductor (ADASR), sistemas de
informacion v entrefenimiento vy componentes de vehiculos eléctricos.

«  Aprocspacial: Sistemas de comunicacion, dispositivos de navegacion v sistemas de
control.

*  [Dispositivos médicos: Equipos de diagnostico, sistemas de monitorizacion de pacientes
y dispositivos implantables.

« Electronica Industrial: Sistemas de automatizacion, robotica v sistemas de control.

Cada industria tiene requisitos Onicos, 1o que hace que el proceso de fabricacion electronica
sea altamente especializado v adaptado a las necesidades especificas del producto final.

LOS 10 PASOS PRINCIPALES EN LA FABRICACION ELECTRONICA

PASO 1: DISENO PARA LA FABRICABILIDAD (DFM)

Disetio para la fabricabilidad (FM) implica evaluar el disefio de un producto electronico
para garantizar que sea fEcil v rentable de fabricar. Este paso tiene como objetivo identificar



problemas potenciales temprano en la fase de diseiio, reduciendo la probabilidad de
revisiones costosas mas adelante en el proceso de fabricacion.

Consideraciones clave em DFM

+  Colecacidon de componentes: La ubicacion adecuada de los componentes en la PCH es
csencial para un montaje v prucha eficientes.

+  Ancho v espaciado del trazo: Garantizar que las pistas tengan el tamano v el espacio
adecuados para evitar interferencias eléctricas v garantizar la integridad de la sefal.

s+ aestiom térmica: Dischadoe para wuna disipacion de calor adecuada para ewvitar el
sobrecalentamiento de los componentes,

+  Hestricciones mecanicas: Carantizar que el diseno del produecte cumpla con los
requisitos de espacio fisico ¥y montaje.

+« (ptimizacion de ecostos: Utilizar componentes estindar v facilmente disponibles y
simplificar el disefio para reducir los costos de fabricacion.
DEFM es un enfoque proactivo gue ayuda a acortar los plazos de entrega de los productos,
mejorar la confiabilidad del producto v reducir los costos de fabricacion. Al abordar
tempranamente los posibles defectos de disefio, los fabnicantes pueden evitar problemas
impaortantes durante la produceion, lo que Heva a un proceso de fabricacion mas eficiente
¥ cxitoso.

PASO 1: OBTENCION DE PCE Y COMPONENTES ELECTRONICOS

El abastecimiento es un paso critico en el proceso de fabrnicacion electronica. Implica adguirir
las materiales W COIMPOneEntes NEcesarlos, UMY PrCH
semiconductares, resistencias, condensadoresy otros componentes clectronieos. La lista de
materiales (BUEMA) sirve como modelo para el abastecimiento v enumera  todos
los componentes reguerida para fabrcar el producto.

Factores en el abastecimiento

«  Seleccion  de  proveedores: Elegir  proveedores
confiahles que puedan progorcionar companentes de
alta calidad a precios competitivos.




+  FPlazes de entrega: Carantizar gue los componentes estén disponibles deniro del plazo
requerido para cumplir con los cronogramas de produccion.

=  Manejo de costos: Equilibrar el costo con la calidad, garantizando que los componentes
sean asequibles v cumplan con las especificaciones requeridas.

=  Fuoentes alternativas: Contar con proveedores o componentes de respaldo para mitigar
lo® riesgos asociadoes con las interrupeiones de la cadena de suministro.

FASD 3: ENSAMBLAIJE DE PCB

Muontaje de PCB Es donde los componentes elecironicos se monian en la PCH,
transforméndola de una simple placa a un circuito electrénico funcional.

Métodos de ensamblaje de PCH

1. Tecnologia de montaje en superficie (SMT):

EMT implica colocar componentes de montaje superficial en la PCE wtilizando
maquinzs especializadas. Luego, estos componentes se sueldan en su lugar mediante
soldadura por reflujo, un proceso en ¢l gque la pasta de soldadura se funde en un
ambiente controlade para formar conexiones fuertes v confiables.

Ventajas: Alia cficiencia, adecuado para aplicaciones de alta densidad v alia
vieloeidad.

2. Tecnologia de orificio pazante (THT):

THT implica msertar componentes con cables a través de onficios en la PCB v
soldarlos en el lado opuesto. La soldadura por ola se usa cominmente para esie
procesa, donde la PCB pasa sobre una ola de soldadura fundida.

Ventajas: Proporciona uniones mecinicas fuertes, ideal para componentes gue
requisren conexiones robustas.

3. Muontaje hibrido:

Las cosechadoras SMT v THT para productos que requieren ambos fipos de
componentes. Este enfoque permite a los fabricantes aprovechar las fortalezas de
ambas tecnologias, optimizando el rendimiento v 1a confiabilidad. Cada método tiene
sus aplicactones v desafios especificos, lo que hace que la seleccion de la téenica de
ensambloje adecuada sea crocial para el éxito del proceso de fabricacion.



PASO 4: PROGRAMACION DE CIRCUITOS INTEGRADOS

La programacion de circuitos integrados (1C) es el proceso de cargar software o firmware
personalizado en  los  microcontroladores, microprocesadores u  ofros  dispositivos
programables dentro del producto. Este paso es esencial para productos que requieren una
funcionalidad especifica, como sistemas integrados o dispositivos inteligentes.,

Proceso de programacion de circuitos integrados

« Meétodos de programacion: Los circuitos integrados se pueden programar mediante
programacion en circuito (ICP), donde ¢l circuito integrado se programa después de
soldarlo a la PCB, o utilizando un programador independiente antes del ensamblaje.

« Verificacion: Después de la programacion, los circuitos integrados se¢ prucban para
garantizar que ¢l software o firmware se haya cargado correctamente y funcione como se
csperaba.,

« Flexibilidad: El proceso de programacion debe incluir actualizaciones y revisiones del
software o firmware durante todo ¢l ciclo de vida del producto.
programacion de circuitos integrados Es un paso critico que garantiza que ¢l producto
funcione de acuerdo con sus especificaciones de  discio. También permite
personalizacion y actualizaciones, lo que lo convierte en un componente clave de la
fabricacion electronica moderna.

PASO 5: PRUEBAS FUNCIONALES

Las prucbas funcionales son un proceso nguroso cn ¢l que la PCB y los componentes
ensamblados se prucban para garantizar que funcionen segin lo previsto. Este paso implica
aplicar energia al circuito y simular su entomo operative para venficar que todas las
funciones estén funcionando correctamente.

Téenicas de pruebas funcionales

« Equipo de prueba automatizado (ATE): Utiliza maquinas especializadas para probar
la funcionalidad de la PCB automiticamente. ATE puede realizar varias pruchas,
incluidas continuidad, resistencia de aislamiento ¢ integridad de la senal.



= Prucha manuwal: Involucra a operadores humanos gue pruehan la PCE wtilizando
apcesorios ¥ sondas de prucha. Este método se utiliza a menudo para producciones de
bajo volumen o productos complejos gue requieren una inspeccion detallada.

=  Pruchas ambientales: 5umula ¢l entomo operative del products, comoe femperatura,
humedad v vibracion, para garantizar que pueda soportar condiciones del mundo real.
Prucha funcional ¢s csencial para garantizar la calidad v contiabilidad del producto.
Ayuwda a wdentficar v solucionar cualguier problema antes de enviar el producto a los
clientes, lo que reduce el nesgo de defectos v devoluciones.

PASO 6: ENSAMBLAJE DE CONSTRUCCION DE CAJA

El ensamblaje de cajn, también conocido como integracion de sistemas, implica ensamblar
la PCB v otros componentes electronicos en un gabinete para crear ¢l products final. Este
pase es crucial para productos que requicren proteccion contra factores ambientales o
necesitan cumplir estandares regulatoros especificos.

Frocess de ensamblaje de construccion de caja

1. Seleccidn de gabinete: Elegir ¢l recinto adecuado en funcion de los requisitos fisicos y
ambientales del producto.

2. Imtegracion de componentes: Instalacion de la PCB, conectores, cables v ootros
componentes en ¢l gabinete. Este proceso puede implicar pases adicionales como
soldadura, cableado v cableado.

3. Pruehas v Yalidacion: CGarantizar gue ¢l producto ensambladoe cwmpla con todas las
especificaciones funcionales v de rendimiento. Esto puede incluir pruchas funcionales
adicionales, pruchas ambientales v verificaciones de cumplirmiento nomativo,
Ensamblaje de construccion de caja Es un paso critice en ¢l proceso de fabmncacion, va
que transforma la PCB v los componentes en un preducto completo v funcional listo para
S1 US0 O Venia,

FASD 7: PRUEBA DE QUEMADC

Es un procese de evaluacion de confiabilidad que somete el producto a condiciones de
tension clevadas, como temperaturas v voltajes mas altos, para acelerar ¢l proceso de
envejecimiento ¢ identificar defectos latentes. Este paso os esencial para productos que
requicren alta confiabilidad v larga vida Gtil, como dispositivos acrocspaciales o médicos.
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Proceso de prueha de quemado

Condiciones de estrés: El producto estd expuesto a condiciones de funcionamiento
superiores a las normales, para acelerar el proceso de envejecimienio,

Deteceidn de fallas: Cualguier falla o defecio gue ocurra durante las pruchas de
precalentamiento se analiza para determinar su causa y 2 WOMAN ACCLONes correctivas
para abordar los problemas.

Recopilacion de datos: 5S¢ recopilan datos detallados durante ¢l proceso de preparacion
para evaluar la confiabilidad v el rendimiento del producto a lo largo del tempo.

Las pruchas de quemado son un paso crucial para garantizar la confiabilidad a larso plazo
de los productos electromicos. Avuda a identificar v eliminar posibles fallos antes de que
cl producte legue al cliente, lo que reduce el nesgo de costosas retiradas del mercado o
reclamaciones de garantia.

PASC §: EMBALAJE PERSONALIZADC

El embalaje personalizado esta disenado para proteger el producto elecironico durante el
fransporte ¥ almacenamicnto, garantizando que llegue al cliente en perfectas condiciones.
Este paso implica discfiar un embalaje que satisfaga las necesidades especificas del producto,
ncluida la proteccion contra tensiones mecianicas, factores ambientales y descarpas
clectrostaticas (ESD).

Consideraciones de embalaje personalizado

Seleccion de materiales: Elegir materiales de embalaje que proporcionen ung proteceion
adecuada v al mismo tiempo sean rentables v respetwnsos con el medio ambiente.
Disefir de envases: Discfiar envases que sean faciles de manipular, almacenar y
transportar v que proporcionen la maxima proteccion al producto.

Etiguetads v Documentacion: Garantizar que toda la informacidn necesaria, como la
identificacion del producto, los nimeros de lote v las instrucciones de manipulacion, esté
claramente etiquetada en ¢l embalaje.

Embhalaje personalizado Es una parte vital del proceso de fabricacion, va que garantiza
que el producto legee al cliente en buenas condiciones. También desempena un papel en
la marca y la experniencia del cliente, por lo que es una consideracion esencial para log
tabricantes.



PASO % CONTROL DE CALIDAD SALIENTE (000

El control de calidad saliente (000} es el contrel de calidad final antes de que el producto
s envie al cliente. Este paso implica inspeccionar el producto terminado para garantizar gue
cumpla con todas las especificaciones v esté libre de defectos.

Process (W)

Inspeccitn visual: Comprobar ¢l aspecto fisico del producto en busca de defectos o
irregularidades visibles.

Prueha Funcional: Eepetir pruchas tuncionales criticas para garantizar que ¢ producto
funcione correctaments antes del envio.

Revisidn de la documentacion: Verificar gue toda la documentacion necesaria, comao
informes de prucha v certificados de cumplimiento, esté completa v sea precisa.

O 25 la altima linea de defensa en el proceso de garantia de calidad, asegurando que
solo se envien a los clientes productos que cumplan con iodas las especificaciones. Avuda
a evitar gue los defectos Heguen al mercado, protegiendo la reputacion del fabricante v
reduciendo el nesgo de devoluciones.

PASO 10: DISTRIBUCION

La distribucion es el paso final en el proceso de fabricacién electramica, que mmplica el
iransporie del producto terminado desde la fabrica hasta el chiente. Este paso es fundamental
para garantizar que ¢l producto [legee al cliente a tiempo v en perfectas condiciones.

Froceso de distribuwcion

Embalaje para Transporte: Garantizar que ¢l producto esté empaquetado de forma
scgura para soporiar los ngores del transpaorte.

Coordinacion Logistica: Gestionar ¢l transporte del producto, ya sea por via terrestre,
maritima o aerea, hasta el domicilio del eliente.

Seguimiento v Comunicacion: Proporcionar informacion de scguimiento en tliempso real
al cliente v parantizar una comunicacion clara durante todo el proceso de entrega.

Un proceso de distnbucion exitoso asegura que el producto llegue al cliente en buenas
condiciones v a tiempo, completando ¢l ciclo de fabricacion.

A QUE ES EL SECTOR INDUSTRIAL ELECTRONICO?:

El sector industnal de la electronica esta entocado en ¢l desarrollo v reparacion de productos
cuya funcion principal es procesar algin tipo de informacson.

Estos articulos suelen clasificarse en seis subsectores:
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Computacion: engloba la mayoria de los articulos utilizados en hogares v oficinas comao
computadoras, impresoras, ftocopiadoras, monitores ¢ incluso servidores de red.
Componentes electronioos: diodos, transistores, circuttos integrados, entre otros,
Comunicadores: equipos de telecomunicaciones, fax, smartphones, etc.

Audio v video: reproduectores de archivos audiowviswales como DVD, teatro en casa,
radios, televisores, consalas de videojuwegos, camaras v videocimaras,

Equipo médice ¢ mstrumentos de precision v medicion: abarca equipos utilizados en
hospatales.

La industna electronica es una de los ramas mas complejas, debido a sus caracieristicas
tecmicas ¥ su constante evolucion, Al ser un sector gue también nutre a diterentes ramos
indusiriales requiere de trabajadores especiahizados,

Los componenics activos tienen come funcion principal controlar, almacenar informacion o

interpretar sefinles eléetnicas: estos equipos son fabricados a partir de semiconductores. Por
atra lado, los componentes pasivos sirven coma uwn complementoe dentro de los circuttos v
son fabricados a partir de sustratos quimicos,

Los componentes electronicos son blogues de construceion
tundamentales de circutos v dispositivos electronicos. Los
hay de una ampha wvanedad, cada uno con  sus
caracteristicas especificns. Estas son alpunas de  las
caracteristicas clave de los componentes elecironicos:

CARACTERISTICAS:

Funcionalidad: Los componentes clecironicos tienen
funciones especificas dentro de un circuito. Por gjemplo, las resistencias se utilizan para

limitar la cornente, los condensadores almacenan v hberan energia eléctrnica v los
iransistores actian como amplificadores o interruptores. La funcidn de un componente
cs una caracteristica definitoria

Tamano: Los componenies clectronicos wienen en varos tamaios, desde pegueios
dispositivos de montaje en superficie (SMD) hasta componentes mas grandes. El tamaio
de un componente afecta el espacio que ocups on una placa de circuito,

Valor: Muchos componentes electronicos s detinen por sus valores eléctricos. Por
clemplo, las resistencias tienen un valor de resistencia medido en ohmios, log
condensadores tienen valores de capacitancia en faradios.

Tolerancia: La tolerancia indica la vanacion permitida en el valor de un componente. Por
clemplo, una resistencia con ung tolerancin del 10% puede tener un valor de resistencia
que pusde vanar hasta un 10% del valor noninal indicado.



Potencia nomunal: Algunos componentes, como las resistenclas, tienen una potencis
nominal, que representa la cantidad mixima de energin que pueden disipar de forma
segura en forma de calor sin dafiarse.

Polaridad: Cienos componentes, como diedos v condensadores electroliticos, tienen
polandad. Conectarlos en la direccién incorrecta puede provocar una falla en el circuito.
Respuesta frecuente: Los componentes clectronicos como condensadores ¢ inductores
ticnen caracteristicas gue dependen de la frecuencia, lo que afecta su comportamiento a
diferentes frecuencias.

Coeficiente de temperatura: Esta caracteristica indica como cambia ¢l wvalor de un
componente con la temperatura. Por ¢jemplo, las resistencias pueden tener cocficientes
de temperatura positivos o negatives, 1o gue afecta su resistencia con los cambios de
femperatura.

Mo linealidad: Algunos componentes, como diodos vy transistores, exhiben un
comportamiento no lineal, lo que puede ser eritico en aplicaciones especificas, como la
amplificacion v ¢l procesamiento de sefiales.

Frabilidad: La confiabilidad de los componentes electronicos es crucial, especialmente
en aplicaciones criticas. Los componentes pueden tener un tiempos medio entre fallas
(MTBF) o una vida atil especificada.

Costo: El costp es una caracteristica practica va gue determina la asequibilidad v la
practicidad de unlizar ciertos componenies en un diseio,

Consideraciones ambientales: Algunos componentes esfan disefiados para condiciones
ambientales cspecificas, como alias temperaturas, humedad o resistencia a la radiacion.
Estas caracteristicas son vitales parn aplicaciones comdo la clectronica acroespacial ¥
AUTTNOLrE.

Clastficaciones de voltaje v comiente: Los componentes tienen valores nominales
maximos de voliaje v comiente que no deben excederse para evitar dafios o fallas.
Envejecimiento: Muchos componentes electronicos pueden cambaar sus caracteristicas
con ¢l ttempo debido al envejecimiento. Comprender estos cambios e importante para
la confiabilidad a largo plazo.

Tecnologia de fabricacion: El proceso de fabricacion utilizado para los componentes
clectronicos puede afectar su rendimienio y caracteristicas. Por ejemplo, los componentes
s¢ pucden fabricar utilizando diferentes tecnologias, como circuitos de pelicula delgada,
de pelicula gruesa o integrados.

Embalzje: El embalaje fisico de los componentes puede varnar, como DIP (paguete dual
en linea), SMD, TO-220 v muchos otros. El embalaje puede afectar la forma en gue se
monta un companente en una placa de circwito.



VENTAJAS:

Mimaturizacion: Permuite crear dispositivos pequeios oy
portatiles {como celulares, sensores, chips).

Alta eficiencia v control: 5S¢ pueden disefar circuios
comple|os con precision exirema en el manejo de sefiales.
Compatibilidad con  sisternas  inteligentes:  Ideal para
tecnologia digital, automatizacion, intchgencia artiticial,
cle.

Aldta velocidad de procesanmiento: Los circwitos mitegrados permiten reahizar millones de
operaciones por segundo.

[nnowvacion constante: La indusina electronica estd en constanie avance, con nuevas
aplicaciones cada afio.

DESVENTAJAS:

Mavor complejidad en la fabricacion: Reguicre procesos sofisticados v equipos de alta
precision (como litografia, reflujo, encapsulado).

Costo inicial elevado: La inversion en tecnologia, maguinaria ¥ capaciiacion técnica es
mas alta.

Obsolescencia rapida; Los componentes electronicos se vuelven obsoletos ripidamente
debido al avance tecnolagico.

Dificultad de reparacion: Muchos componentes son tan pequedios ¢ integrados gue no se
pucden reparar, solo reemplazar.

Mayor impacte ambiental: Generan  residucs peligrosos 51 no se gestionan
adecuadamente.

EJEMPLOS:

Resistencia (resistor): Limita la corriente eléctrica en un circuite. Se utiliza para proteger
olros componentes o ajustar niveles de sefial.

Condensador (capacitor): Almacena carga cléctrica temporalmente. Se usa en filiros,
fuentes de alimentacion y para suavizar sefiales.

Diode: Permate ¢l paso de comente en un sole sentido. Protege contra polaridades
incorrectas v se u=a en rechificadores de corriente.

LED (dipdo emisor de luz); Vanante del dicdo que emite luz al recibir cormente. 5e usa
cn luminacion, pantallas v sefalizacion.

Transistor: Uno de los componentes mas imponantes. Sirve para amplificar sefales o
actuar como interruptor electronico. Es la base de la computacion moderna.



.

1.

Circuito  mmtegrado {(1C) Chip que agrupa moltiples componentes  electronions
{resistencias, transistores, diodos) en una sola pieza para realizar funciones complejas
comd procesar audio, video o datos.

Microcontrolador: Mini computadora dentro de un solo chip. Contiene procesador,
memana ¥ entradas’salidas. Controla dispositives como electrodomesticos, robots o
SCNSONEE.

Oscilador: Genera sefiales elécinicas penodicas (como ondas cuadradas o senowdales).
Esencial para relojes, radios, v compuiadoras.

Sensor electronico: Detecta cambios fisicos (temperafura, luz, humedad, movimiento) v
los conviene en sefiales eléctricas. Usados en automanzacion vy dispositivos inteligentes.
Pantalla o display (LCDy, LED, OLED ) Mucsira informacion visual. Se utilizan en relojes
digitales, televisores, teléfonos moviles, ofc.

NORMATIVAS Y ESTANDARES EN LA FABRICACION DE
COMPONENTES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS:

[0 14001 La sostenibilidad es un aspecto importante para los fabricantes de la industria
clecironica v de las telecomunicaciones gue trabajan con una cadena de suminsitro global.
Tomar medidas para dirigir una empresa gue piense en el futuro v ¢l medioambicnte es
ciencial para  ganar reputacon como empresa  lider vy comprometida con el
medipambicnie.

La 150 50001 es uno de los sistemas de gestion electronicos mas relevantes, dado gue
trata exclusivamente la gestion energética. El cumplimiento de dicha norma le ayudard &
dingir un egocio mas eficiente , reduciendo los costes operativos v la huella de carbono.
Proteger la propiedad intelectual en la industnia de las telecomunmicaciones v la electronica
o5 un factor critico v disponder de un sistema de gestion de la seouridad de la informacion
ey esencial para gestionar el riesgo. La 1500 27001 es la norma intermacional para los
sistemas de gestion de ln seguridad de la informacion.

APLICACIONES EN LA FABRICACION DE COMPONENTES
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS:

Die consumo: La electronica de consumo es uno de los sectores mds reconocidos. Los
productos como smartphones, televisores, compuiadoras portatiles v tabletas son parie
criencial de nuestra ruting diaria. Estos dispositivos mejoran nuestra conectividad,



productividad v entretenumiente. Por gjemplo, lag aphcaciones moviles v los asisientes
virtuales como Alexa o 5in son posibles gracias a los avances en electronica, integrando
sensores, software v hardware para ofrecer experiencias dnicas.

2. Auvtomotriz: En la indusina automotriz, la electronica juega un papel crucial. Desde
sistemas de navegacion G5 hasta sensores de segundad vy wehiculos eléciricos, la
clectronica impulsa innovaciones que mejoran la eficiencia v la seguridad. Tecnologias
como el frenado awtomdtico, control de crucers adaptativo v los sistemas de
eniretenimiento en cabina tambien dependen de componentes elecironicos avanzados,

3. En salud: El sector salud también ha sido transformado por la electronica. Dispositivos
coma monitores de ritmo cardiaco, equipos de diagnostico por imagen v marcapasos
mejoran la calidad de vida v la eficiencia de los tratamientos. Por si esto fuera poco, la
telemedicing ha ganado relevancia gracias a las herramientas electronicas gue permiten
consultas remotas v el monitoreo a distancia.

4. Industnial: En el ambito industrial, la aotomatizacion v los sistemas de contrael son
fundamentales para aumentar la productividad. Robots mdustrniales, sensores para la
gestion de inventanios v sistemas de control de calidad son =solo algunas de las
aplicaciones gue optimizan los procesos v reducen los costos operativos.

5. Enenergia renovable: La transicion hacia fuentes de energia renovable también depende
de la clectronica. Pancles solares, turbinas ealicas ¥ sistemas de almacenamiento de
cnergia utilizan componentes electronicos avanzados para mejorar su cficiencia v
sostenibilidad.

CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LA FABRICACION DE
COMPONENTES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS:

Los desechos clectronicos se refieren a dispositivos v
equipes electrdnicos desechados gue va no funcionan o va
no s¢ necesitan. Esto incluye wna amplia gama de
productos, desde electrodomésticos como refrigeradores v
microondas hasta dispositivos personales como teléfonos

} intcligentes, computadoras portatiles vy televisores. A
medida que la lccnn]nhla avanza rapidamente, la vida atl de estos dispositivos se acorta, Lo
que provocs ung creciente acumulacion de desechos electrinicos a nivel mundial.



Los residuos electronicos conficnen una mezcla de matenales valiosos v sustancias
peligrosas. Metales preciosos como ¢l oro, la plata, el cobre v ¢l paladio se encuentran
comunmente en los productos electronicos, junto con materiales criticos como ¢l Litio y el
cobalie, utilizades en las baterias. 5in embargo, también contlienen sustancias peligrosas
comd el plomo, el mercurio, el cadmio v los retardantes de 1lama bromados, que representan
ricsgos significativos para lo salud humana v el medio ambiente si no se gestionan
atdecuadamente. La presencia de estos materiales convierte a los residuos elecironicos en un
valieso recurso para el reciclaje v en una grave preocupacion ambiental.

AUMENTO DE LOS DESECHOS ELECTRONICOS

La generacion de residuos electronicos (e-waste) ha aumentado drasticamente en los altimos
aiics, ¥ el mundo prodw)jo un récord de 62 millones de toneladas | M)y de residuos electronieos
en 2022, segin el cuarto Global E-waste Maonitor (GEMY) die Lo OMNL | Esta eifra representa
un aumento del 82% con respecto a 20100, v la tendencia no muesira signos de desaceleracion.
Para 2030, se provecta gue los residuos elecironicos mundiales aumenten otro 32'%,
alcanzando la alarmante cifra de 82 millones de toneladas. A pesar de la creciente urgencia
de este problema, menoes de una cuarta parte (22 3% de los residuos electronicos producidos
en 2022 se recagieron ¥ reciclaron adecuadamente, lo que pone de relieve una brecha
significativa en los esfuerzos mundiales de gestion de residuos electrionicos.

EL IMPACTO DE LOS APARATOS ELECTRONICOS DESECHADOS:
PREQDUCUPACIONES AMBIENTALES Y DE SALUD

Tmpacte Ambienial

El impacto ambiental de la eliminacion inadecuada de aparatos electronicos es profundo,
afectands el suelo, el aire v el agua, v contnbuvendo al calentamiento global, Cuando los
residucs electronicos terminan en vertederos o se procesan incorrectamente, susiancias
foxicas como el plome, el mercune ¥ el cadmio s¢ tiltran en el suelo, contaminandolo y
haciende gue la tierra no sea apta para la agnculiura. Estos matenales peligrosos también
pucden filtrarse a las aguas subterrineas, lo que supone graves nesgos para ¢l suministro de
agua potable v los ecosistemas Aeuaticos.

La contaminacion aimosférica s otra preocupacion importante. La quema de residuos

clectronicos, una practica comin en las operaciones informales de reciclaje, libera gases
ixicos, como dioxinas v ofras sustancias guimicas peligrosas, a la aimostera. Estos



contaminantes degradan la calidad del aire ¥ pusden causar problemas respiratorios y otros
problemas de zalud a las personas que viven en las cercanias. Ademads, la descomposicion de
Ios residuns electronicos en los vertederos produce gases de efecto invernadero, como metano
ydwoxido de carbono, gue contrnibuyen al calentamiento global y agravan el cambio climahco.
El efecto scwmulative de estos impactos ambientales subraya la urgente necesidad de una
mestion adecuada de los residuos elecironicos ¥ practicas de eliminacion sostemibles.

Riesgos para la selud asociados con los desechos electranicos

La ehminzcion inadecuada de aparatos electronicos plantea graves problemas de salud. La
cEposIclon a susiancias toxicas presentes en los residuos electromicos, como plomo,
mercurie, cadmio v retardantes de llama bromados, puede provocar diversos problemas de
salud graves. Estos incluven problemas respiratonios, dafo neurologico, enfermedades
renales v un mayor riesgo de cancer.

Las mujeres v los nifios se ven desproporcicnadamente afectados por la exposicion a los
residucs clectronicos, especialmente en paises en desamrollo, donde suelen trabajar en
industrias informales de reciclaje. Los nifios, cuyos cucrpos aln se estin desamrollando, son
particularmente vulnerables a los efectos toxicos de los materiales peligroses. La exposicion
puede provocar deteriore cognitive, retrasos en ¢l desarrollo v complicaciones de salud a
largo plazo. Las mujeres, especialmente las que esidn en edad fértil, se enfrentan a mavores
ricsgos, va que la exposicion a sustancias quimicas toxicas pucde provocar problemas de
salud reproductiva, como abonos espontaneos v defectos de nacimients. La falta de medidas
de proteccidn y normativas de seguridad en estos sectores informales de reciclaje agrava los
ricsgos para la salud de estas poblaciones, lo que pone de relieve la urgente necesidad de una
accian global para proteger a los mas vulnerables de los peligros de los residuos electronicos.

PRINCIPALES PAISES EN LA FABRICACION DE
COMPONENTES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS:

En 2022 a mivel mundial, los principales paises exportadores de Equipos Eleéctnicos,
Electronicos  fueron China (US21.168), Tamdn (Repiblica de China) (USS314_ 590M) v
Corea del Sur (USS245 81003 En el muismo afo, los principales poises importadores de
Equipes  Eléctricos,  Electrénicos  fueron  Estados  Unides  (US54539. 753400, China
(U55453,354M8 ) v Hong Kong (LUS5345,850M).
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CONCLUSION:

En conclusion, la fabricacion de componentes cléctricos y electronicos es una industria en
constante evolucion, impulsada por la innovacion tecnoldgica, la demanda global y la
necesidad de soluciones sostenibles. Su desarrollo eficiente es clave para el avance de otras
industrias y para mejorar la calidad de vida, aunque claramente ¢s notable que con esta nucva
cra electronica, el ambiente sc ha visto afectado de manera significativa dejando graves
consecuencias para ¢l plancta y por ende, para los seres humanos. Con la transformacion
digital y la automatizacion, esta industria continuara sicndo uno de los pilares del progreso
cconomico y tecnologico en el siglo XXI.
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EXAMEN 4

CALIFICACIONES DE LA UNIDAD 4

. Publicacidn
L Puntuacidén
Correo electrénico J a0 de la
puntuacion
241u0021@alumno.itssat.edu.mx 25 4jun 6:16
241u0239@alumno.itssat.edu.mx 30 4 jun 6:48
247u0044@alumno.itssat.edu.mx 30 4 jun 6:51
241u0009@alumno.itssat.edu.mx 30 4 jun 6:54
241u0330@alumno.itssat.edu.mx 40 4 jun 7:01
241u0010@alumno.itssat.edu.mx 40 4 jun 7:02

241u0024@alumno.itssat.edu.mx 40 4 jun 7:03



